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上海金桥（集团）有限公司 

关于新增借款的公告 

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不

存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 

一、新增借款余额超过发行人上年末净资产 50% 

（一）新增借款类型概述 

单位：亿元 

类别 2024年 3月 31日 2023年 12月 31日 2022年 12月 31日 

应付债券 237.39 202.28 172.30 

银行贷款及

其他 
373.74 253.79 147.73 

合计 611.13 456.07 320.03 

净资产 230.14 210.14 178.73 

公司 2024 年 3 月末累计新增借款 155.06 亿元，占 2023 年

末净资产的 73.79%。公司 2023 年末累计新增借款 136.04 亿元，

占 2022 年末净资产的 76.12%。 

二、影响分析和应对措施 

因公司日常经营和业务发展需要，因公司日常经营和业务发
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展需要增加银行借款、公司信用类债券等融资。本次新增借款系

正常的经营和融资活动，不会对公司的经营情况和偿债能力造成

重大不利影响。后续公司持续关注新增借款情况，合理规划筹资

安排。 

特此公告。  




